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1. 产品概要 

A06是一款具有PWM调光的单段线性LED照明专用芯片。 该芯片具有两种驱动方式：内置高压

MOSFET驱动方式和外置功率MOSFET驱动方式。A06的另外一种特点是把外部输入的PWM信号经过内部

专有电路可以是驱动电流变得“平滑”，这样可有效改善EMI指标。芯片内置了一个输出电压3.3V或5V的

LDO模块，能方便地提供给MCU等其他模块的电源电压。3.3V或5V可在芯片封装打丝时选择。 

A06 还具有温度补偿电路，当结温高于140℃时，芯片的电流会自动降低；当结温度达到160℃时，芯

片电流降到最小，这样可保证在高温时芯片不致烧毁。 

A06外围电路简单、无电感元件和无大电解电容，适用于多种应用场合。 
 

1.1 产品特性 

 可编程的 LED 输出电流 

 内置 PWM 调光专用电路，以改进 EMI 指标 

 当 PWM 端口悬空或有脉冲输入时，恒流驱动模块正常工作；若此端口维持低电平，恒流驱动器关闭，

输出电流为零 

 小功率应用时，可用内置恒流控制驱动 MOS 管；较大功率应用时，可用外置功率 MOS 管作驱动，以

提高输出电流 

 具有线电压输入检测，可通过线电压的值来控制 LED 电流 

 内置一个电压输出 3.3V 或 5V 的 LDO，最大输出 3mA 

 无需电解电容和磁性元件 

 内置过温度补偿电路作电流补偿，以起到过温保护作用 

 恒流精度≤3% 

 标准 ESOP8 封装 
 

1.2 应用范围 

LED 照明灯具及其它应用场合 
 

1.3 订购信息 

封装类型 温度范围 定购号 包装 标识 

ESOP08 -40℃ to 85℃    
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1.4 典型应用 
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1.5 引脚排列 

1

2

4

3

8

7

5

6

BUS

PWM

VDD

CS

D

CAP

VG

SA
EPAD
GND

 

1.6 引脚说明 

管脚 名称 描述 

1 BUS 电源输入 

2 VDD 3.3V 或 5V 电源输出 

3 PWM 
PWM 调光输入。悬空为全功率，悬空或者有脉冲

输入时，恒流驱动器正常工作；接地为关闭输出 

4 CAP 外接电容端 

5 CS 电流采样。改变电阻阻值可设置输出电流大小 

6 SA 线电压采样。根据电压值调整输出电流大小 
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7 VG 当外置 MOS 模式时，VG 接外置 MOS 管删极 

8 D 内置功率 MOS 管漏端 

EPAD GND 电源地 

 

http://www.sinomicon.com/


A06 数据手册 

V1.11 
版权所有©上海中基国威电子股份有限公司 

 6 / 8 

http://www.sinomicon.com 

 

 
 

 

上 海 中 基 国 威 电 子 股 份 有 限 公 司 
Shanghai Sinomicon Electronics 

  

2. 电气特性 

2.1 最大极限值（标注 1） 

符号 参数 额定值 单位 

BUS 输入电压 -0.3~500 V 

Iout 内置 MOS 管模式输出电流 5-100 mA 

Iout1 内置 5V/3.3V 电源输出电流 0-5 mA 

PWM 电压输入 -0.3~7 V 

CAP 电容端 -0.3~7 V 

VG 电压输出 -0.3~7 V 

CS 电流采样 -0.3~7 V 

SA 电压采样 -0.3~7 V 

PDMAX 功耗 (注 2) 内部限制 W 

TJ 极限结温 -40 to 150 oC 

TSTG 贮存温度 -55 to 150 oC 

HBM ESD 保护参数 (注 3) 2 kV 

 

2.2 推荐工作范围（标注 4） 

符号 参数 额定值 单位 

TOPT 环境温度 -40 to +85 oC 

 

2.3 电参数表（标注 5） 

(TA = 25℃, 除非另外指定) 

符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 

电压输出引脚（VDD） 

VVDD 输出电压 
RLOAD = 3.3K 3.0 3.3 3.6 V 

RLOAD = 5K 4.5 5 5.5 V 

IVDD 输出电流   1 3 mA 

电流检测引脚 (CS) 

VREF 基准电压  582 600 618 mV 

ICS 输出电流驱动能力（内置） VOUT=10V   100 mA 
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输出电流驱动能力（外置）   300 

调光输入引脚 (PWM) 

VIH 输入高电平  1.6   V 

VIL 输入低电平    0.5 V 

VF 输入频率  0.5 2 20 KHZ 

温度保护 

TEMON 温度补偿起始点   140  ℃ 

TEMOFF 补偿到 0 电流的最大温度   160  ℃ 

       

       

系统 

PF 注 6 功率因数   60  % 

注 1：最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。 

注 2：温度升高最大功耗一定会减小，这是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA所决定的。最大允许功耗为 PDMAX 

= (TJMAX – TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。 

注 3：人体模型，100PF 电容通过 1.5KΩ 电阻放电 

注 4：推荐工作范围是指在该范围内，器件功能正常，但并不完全保证满足个别性能指标。 

注 5：电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。

对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。 

注 6：功率因素和系统有关。 
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3. 封装外形尺寸 

 
ESOP8 
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